Obudowa pamieci masowej Dell PowerVault MD3060e
Instrukcja uruchomienia

Model regulacji: E08J Series
Typ regulacji: E08J001



Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

% UWAGA: UWAGA oznacza wazng informacje, ktdra pozwala lepiej wykorzysta¢ komputer.

A OSTRZEZENIE: PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzetu lub utraty danych oraz przedstawia sposéb
unikniecia problemu.

A PRZESTROGA: OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w ktérych wystepuje ryzyko uszkodzenia mienia,
odniesienia obrazen ciata lub $mierci.
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Instalacja i konfiguracja

OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem wykonywania ponizszej procedury nalezy zapoznaé sie z instrukcjami
dotyczacymi bezpieczenstwa dotgczonymi do zestawu.

Rozpakowywanie systemu montowanego w szafie typu rack

A
A

A

A

PRZESTROGA: Masa systemu bez zainstalowanych dyskow fizycznych (masa bez zatadunku) wynosi 19,5 kg (43
funty). Masa urzadzenia po instalacji wszystkich dyskow fizycznych wynosi 105,2 kg (232 funty).

PRZESTROGA: System musi by¢ instalowany przez technikéw serwisowych posiadajacych certyfikat firmy Dell. W
celu bezpiecznej instalacji pustego systemu wymagane jest skorzystanie z pomocy co najmniej trzech technikoéw.
Podczas instalacji systemu zawierajacego wszystkie dyski wymagane jest zastosowanie mechanicznego
urzadzenia do podnoszenia w celu umieszczenia systemu w szafie typu rack.

PRZESTROGA: Dyski fizyczne nalezy instalowa¢ w systemie dopiero po zainstalowaniu urzadzenia w szafie.
Instalacja systemu w szafie typu rack przy zainstalowanych dyskach moze spowodowac uszkodzenie dyskow lub
spowodowac obrazenia.

OSTRZEZENIE: Przed instalacjg systemu w szafie nalezy upewnié sig, ze waga systemu nie przekracza limit
obciazenia szafy. Wigcej informacji mozna znalez¢ w punkcie Instrukcje instalacji w szafie typu rack dostarczonej
wraz z systemem.

UWAGA: W celu zachowania stabilno$ci zawsze nalezy wypetnia¢ szafe od dotu do géry.

Rysunek 1. Montowanie systemu w szafie typu rack

Rozpakuj system i zidentyfikuj jego poszczegdine elementy.

Zamontuj prowadnice i zainstaluj system w szafie typu rack zgodnie z zasadami bezpieczenstwa oraz instrukcjami dotyczacymi
montowania systeméw w szafie dostarczonymi wraz z systemem.



Otwieranie i zamykanie szuflady dysku

Rysunek 2. Otwieranie i zamykanie szuflady dysku

Otworz szufladg dysku, aby zainstalowa¢ lub usuna¢ uchwyt(y) dyskow fizycznych.

UWAGA: Mozna otworzy¢ tylko jedng szuflade dysku na raz. Préba otwarcia wiecej niz jednej szuflady na site moze
spowodowac uszkodzenie zespotu lub nieoczekiwane rezultaty.

Instalacja dyskéw fizycznych

Rysunek 3. Instalacja dysku(éw) fizycznych

Zainstaluj dyski fizyczne w szufladzie dysku.

UWAGA: Uzytkownik moze otrzyma¢ wiele dyskéw z uchwytami w réznych opakowaniach. Dyski nalezy zainstalowac w tej
samej obudowie.

% UWAGA: W kazdej szufladzie dysku muszg by¢ zainstalowane przynajmniej cztery dyski fizyczne, poczawszy od gniazd 0,
3,61 9. Zawsze instaluj dyski fizyczne, zaczynajac od pierwszego rzedu kazdej szuflady.

% UWAGA: Upewnij sie, ze wszystkie szuflady sg dobrze zamkniete za pomocg uchwytéw.



Podtaczanie kabli zasilania

Rysunek 4. Podtaczanie kabli zasilania

Podtgcz kable zasilania do systemu.

Mocowanie kabli zasilania

Rysunek 5. Mocowanie kabli zasilania

Otworz uchwyt kabla przez naciéniecie klapek po bokach, wprowadz kabel i zamocuj kabel zasilania zgodnie z instrukcja
przedstawiong na ilustracji.

Podtacz drugg koricowke kabla (kabli) do uziemionego gniazdka elektrycznego lub oddzielnego zrodta zasilania, np. do zasilania
bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki rozdziatu zasilania (PDU).



Wiaczanie systemu

Rysunek 6. Wiaczanie systemu

Przesun wigcznik zasilania znajdujacy sie w tylnej czesci systemu w potozenie On. Wskaznik zasilania zaswieci sie.

Instalowanie ostony

Rysunek 7. Instalowanie ostony

Zainstaluj ostone, jak pokazano na ilustracji.

Inne przydatne informacje

PRZESTROGA: Zapoznaj si¢ z uwagami dotyczacymi bezpieczenstwa i przepisow prawnych w dokumencie
dostarczonym wraz z systemem. Informacje dotyczace gwarancji moga zosta¢ zamieszczone w tym dokumencie
lub dostarczone jako oddzielny dokument.

Mozliwosci obudowy Dell PowerVault MD3060e mozna wykorzystywaé na jeden z dwdch sposobow:



+  Obudowa rozszerzen — po podtaczeniu do zageszczonej macierzy pamieci masowej Dell PowerVault serii MD.

+  Obudowa pamieci masowej — po podtgczeniu do serwera Dell PowerEdge za posrednictwem odpowiedniej karty magistrali
hosta (HBA) zatwierdzonej przez firme Dell.

+ W przypadku uzywania obudowy MD3060e jako obudowy pamieci masowej dotgczonej do serwerdw Dell PowerEdge
zapoznaj sie z ponizszymi podrecznikami:

- Podrecznik wdrozeniowy obudowy pamieci masowej Dell PowerVault MD3060e — w dokumencie zawarto informacje
0 potgczeniach systemu oraz instalacji i wstepnej konfiguracji oprogramowania obudowy pamigci masowej. Dokument jest
dostepny w trybie online na stronie dell.com/powervaultmanuals.

- Podrecznik administratora obudowy pamigci masowej Dell PowerVault MD3060e — w dokumencie przedstawiono
informacje o konfiguracji, zarzagdzaniu i aktualizowaniu oprogramowania obudowy pamieci masowej MD3060e. Dokument
jest dostepny w trybie online na stronie dell.com/powervaultmanuals.

* W przypadku korzystania z obudowy MD3060e jako obudowy rozszerzen dotgczonej do zageszczonych macierzy pamieci
masowej serii MD zapoznaj si¢ z dokumentem Podrecznik wdroZeniowy macierzy pamigci masowej Dell PowerVault MD3x60.
W dokumencie zawarto informacje o potaczeniach systemu oraz instalacji i wstepnej konfiguracji oprogramowania Modular
Disk Storage Manager. Dokument jest dostepny w trybie online na stronie dell.com/powervaultmanuals.

«  Podrecznik uzytkownika obudowy pamieci masowej Dell PowerVault MD3060e zawiera informacje o funkcjach systemu i opis
sposobow rozwigzywania probleméw zaistniatych podczas jego uzytkowania, a takze instrukcje dotyczace instalacji lub
wymiany elementéw systemu. Dokument jest dostepny w trybie online na stronie dell.com/powervaultmanuals.

+  Wiecej filméw wideo i inne zasoby dotyczace serii PowerVault MD mozna znalez¢ na stronie dell.com/PVresources.
+  Dokumentacja dotgczona do szafy typu rack przedstawia sposdb montowania systemu w szafie. W razie watpliwosci nalezy
zapozna¢ sie z zawartymi w niej instrukcjami.

UWAGA: Nalezy zawsze sprawdzac, czy pojawity si¢ nowe aktualizacje na stronie dell.com/powervaultmanuals i czyta¢
je, poniewaz czesto zastepujg one informacje zawarte w innych dokumentach.

Uzyskiwanie pomocy technicznej

Jesli procedury opisane w tym podreczniku sg niezrozumiate lub jesli system nie dziata zgodnie z oczekiwaniami, nalezy zapozna¢
sie z Podrecznikiem uzytkownika. Firma Dell oferuje kompleksowe szkolenie w zakresie sprzetu oraz certyfikacje. Wiecej
informacji na ten temat mozna znalez¢ na stronie dell.comi/training. Ta ustuga jest dostepna w wybranych krajach.

Dane techniczne

UWAGA: Ponizsze dane techniczne obejmujg wytacznie dane wymagane przez prawo, ktére muszg by¢ dostarczone
z komputerem. Petne i aktualne dane techniczne komputera sg dostepne w witrynie dell.com/support.

Zasilanie

Zasilacz pradu zmiennego (AC) (na zasilacz)
Moc 1755 W
Emisja ciepta (maksymalna) 5988 BTU/godz.

ﬁ UWAGA: Emisja ciepta jest obliczana dla mocy
nominalnej zrédta zasilania. Wartosci emisji
ciepta odnoszg sie do catego systemu
zawierajgcego obudowe i dwa kontrolery.

Napiecie 220V AC, z automatycznym przetaczaniem zakresu, 50 Hz/60 Hz



Zasilanie

ﬁ UWAGA: System ten jest zaprojektowany takze
do podtgczania do systeméw zasilania IT z
napieciem miedzyfazowym nieprzekraczajgcym
230 V.

Akumulator

Akumulator litowo-jonowy 6,6 V DC, 1100 mAh, 7,26 W

Wymiary i masa

Wysokosé¢

Szerokos¢

Dlugosé

Waga (przy maksymainej konfiguracji)

Waga (bez wyposazenia)

177,8 mm (7 cali)

482,6 mm (19,0 cali) z zatrzaskami szafy typu rack
825,5 mm (32,5 cala) bez ostony i uchwytu

105,2 kg (232 funty)

19,5 kg (43 funty)

Srodowisko pracy

UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia przewidzianych dla poszczegéinych
konfiguracji systemu nalezy odwiedzi¢ strone internetowg dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura

Maksymalny gradient temperatury (podczas pracy
i przechowywania)

Wartosci graniczne temperatury (podczas
przechowywania)

Temperatura (praca ciagta)

Zakresy temperatury (wysoko$¢ n.p.m. ponizej 950
m lub 3117 stop)

Wilgotno$¢ (w procentach)
Wilgotnos¢ wzgledna

Podczas przechowywania

Maksymalne natezenie wibracji
Podczas pracy

Podczas przechowywania

Maksymalny wstrzas

20°C/godz. (36°F/godz.)

-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)

10°C do 35°C (50°F do 95°F), bez promieni stonecznych padajacych
na urzadzenie

g UWAGA: Wiecej informacji o mozliwosci rozszerzenia zakresu
temperatury, w jakim urzagdzenie moze pracowa¢, mozna
znalez¢ w instrukcji uzytkownika na stronie dell.com/support/
manuals.

10% do 80% (wilgotno$¢ wzgledna), maks. punkt rosy 26°C (78,8°F).

5% do 95% (wilgotnos¢ wzgledna), maks. punkt rosy 33°C (91°F).
Atmosfera musi uniemozliwia¢ kondensacje.

0,26 Gyys przy 5 Hz - 350 Hz w ustawieniu roboczym

1,88 Gy przy 10 - 500 Hz przez 15 minut (przetestowano wszystkie
6 stron systemu)



Srodowisko pracy

Podczas pracy Jeden impuls wstrzasowy na dodatniej osi Z (jeden impuls po kazdej
stronie systemu) o sile 31 G trwajacy przez 2,6 ms w kierunku
dziatania.

Podczas przechowywania Szes$¢ kolejnych impulsdw wstrzgsowych na dodatniej i ujemnej

stronie osi X, Y, Z (jeden impuls po kazdej stronie systemu) o sile 71
G trwajacy przez maksymalnie 2 ms.

Wysokosé n.p.m.
Podczas pracy od -30,5 m do 3048 m (od -50 do 10 000 stdp).
UWAGA: W przypadku wysokos$ci powyzej 2950 stop,

maksymalna temperatura w jakiej urzagdzenie moze pracowaé
obniza sie 0 1,8 °F na kazde 1000 stop.

Podczas przechowywania Do 12 000 m (39 370 stop).

Obnizanie zakresu temperatury pracy w zwigzku Maksymalna temperatura 35°C (95°F) obniza sie 0 1°C na 300 m

z wysokoscig n.p.m. (1°F na 547 stdp) w przypadku wysokosci powyzej 950 m (3117
stop)

Maksymalna temperatura 35°C do 40°C (95°F do 104°F) obniza sie
01°C na 175 m (1°F na 319 stdp) w przypadku wysokosSci powyzej
950 m (3117 stop)

Maksymalna temperatura 40°C do 45°C (104°F do 113°F) obniza si¢
0 1°C na 125 m (1°F na 228 stop) w przypadku wysoko$ci powyzej
950 m (3117 stdp)

Zanieczyszczenie czastkami statymi

% UWAGA: W tym rozdziale podano wartosci graniczne, ktére pomagajg zapobiega¢ uszkodzeniom i/lub awariom urzadzen
IT spowodowanym zanieczyszczeniami czasteczkami i gazami. W przypadku stwierdzenia przekroczenia okreslonych
ponizej progow skazenia czgsteczkami lub gazami oraz identyfikacji ich jako przyczyny uszkodzen i/lub awarii urzadzenia
moze by¢ wymagane poprawienie warunkéw pracy powodujacych owe uszkodzenia iflub awarie. Poprawa warunkéw pracy
jest obowigzkiem klienta.

Filtracja powietrza Wymagania dotyczace filtracji powietrza w centrach przetwarzania
danych sg zdefiniowane jako klasa ISO 8 zgodnie z norma ISO

% UWAGA: Dotyczy wykacznie centrow 14644-1 w przedziale ufnosci wynoszacym 95%.

przetwarzania danych. Wymagania dotyczace
filtracji powierza nie dotycza sprzetu UWAGA: Powietrze wchodzace do centrum przetwarzania
informatycznego przeznaczonego do danych musi podlegac filtracji MERV11 lub MERV13.
uzytkowania poza centrami przetwarzania

danych w $rodowiskach takich jak biura lub

zakfady produkcyjne.

Pyt przewodzacy Powietrze musi by¢ wolne do pytéw przewodzacych prad, opitkdw

UWAGA: Dotyczy $rodowisk centréw cynku lub innych czastek przewodzacych.

przetwarzania danych oraz innych.

Pyt zracy +  Powietrze musi by¢ wolne od pytéw zracych.



Srodowisko pracy

+ Pyt szczatkowy obecny w powietrzu musi mie¢ punkt absorpcji

UWAGA: Dotyczy Srodowisk centrow nizszy niz 60% wilgotnos¢ wzgledna.

przetwarzania danych oraz innych.
Zanieczyszczenie gazowe
% UWAGA: Maks. poziomy zanieczyszczen zracych zmierzone przy wilgotnosci wzglednej <50%

Tempo korozji miedzi [J300 A/miesigc zgodnie z poziomem klasy G1 wg definicji normy
ANSI/ISA71.04-1985.

Tempo korozji srebra <200 A/miesiac wg AHSRAE TC9.9.
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